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Dustre

Pl — poliimida (Vespel®, TECASINT, Duratron PI)
Plastico de temperatura mais alta: uso continuo perto de 290 °C, sem fusao

POLIMERO DE ALTO DESEMPENHO TEMPERATURA CONTINUA: 290 °C DIAHDEGI SR BRI [l A poliimida é um polimero que nao funde:

decompoe antes. Por isso trabalha continuamente perto de 290 °C, com picos acima disso, e mantém estabilidade dimensional e baixa fluéncia onde todos os
outros termoplasticos amolecem. E sinterizada direto em tarugos, placas e pecas. Absorve umidade e é atacada por bases fortes.

DESIGNAQGES NORMAS POR FORMA

Sigla (1SO 1043) PI Tarugo, chapa e pegas Especificacdo do fabricante (DuPont VVespel,

Comercial TECASINT 2011 natural (Ensinger); Duratron sinterizadas Ensinger TECASINT, MCAM Duratron)
D7000 PI (MCAM); Vespel SP-1/ SP-21 Peca usinada sob Tolerancia ISO 2768 ou do desenho
(DuPont) desenho

COMPOSIQEO E CARGA Composicao nominal

Poliimida 100 % (grau natural)

Graus com carga grafite, MoS, ou PTFE (graus de mancal)

PROPRIEDADES MECANICAS Valores tipicos de catalogo do fabricante PROPRIEDADES FISICAS E TERMICAS tipicas
do semiacabado, 23 °C; métodos ISO/ASTM conforme a fonte

Densidade 1,38 g/cm?
Resisténcia a tracao 130 MPa Temperatura maxima 290 °C
Méodulo de elasticidade 3.600 MPa continua
(tragao) Temperatura maximade 450 °C
Alongamento na ruptura 8% curta duracao
Resisténcia a 170 MPa Temperatura minima de -50 °C
compressao servico
Dureza Shore D 90 HDT (1,8 MPa) 319 °C
Impacto entalhado 9,3 kl/m? Fusao ou transicao vitrea = 352 °C
Expansao térmica linear 43-44 pm/m-K
Condutividade térmica 0,22 W/m-K
Absorcao de agua (24 h) 0,47 %
Absorcao de agua 4%
(saturacao)
Rigidez dielétrica 34,3 kV/mm
Inflamabilidade (UL 94) V-0

RESISTENCIA QUIMICA orientativa, a temperatura ambiente

Acidos Boa em acidos diluidos
Bases (alcalis) Ruim (alcalis e aminas atacam a poliimida)
Solventes Muito boa

Hidrocarbonetos e 6leos
Vapor e agua quente

PROCESSAMENTO E USO

Muito boa
Limitada (hidrolise com vapor)

Temperatura de servico

Recozimento (alivio de tensdes)
Colagem e soldagem
Usinagem

APLICACOES

Servico continuo até 290 °C, picos curtos até 450 °C; minima -50 °C (sem carga; com carga,

limite pelo HDT e pela fluéncia).
Nao aplicavel: material sinterizado e estavel.

Colagem com adesivos de alta temperatura ap6s preparo.

Usina com metal duro; material abrasivo e fragil em sec6es finas.

® |soladores e suportes em alta temperatura e vacuo
® Arruelas e buchas de motores e turbinas

® Assentos de valvula de alta temperatura
® Pecas de equipamentos de semicondutores e vidro

Alternativas: PAI (Torlon) até 260 °C com resisténcia mecanica maior; PEEK quando 260 °C bastam.

Fornecimento Dustre: tarugos, chapas e tubos cortados na medida e pecas usinadas sob desenho ou amostra, com certificado de conformidade do lote;

declaracao FDA/UE 10/2011 quando o grau permite.

Valores tipicos de catalogo do fabricante do semiacabado; nao constituem garantia nem valor minimo. Confirme com ensaio nas aplicaces criticas. O certificado do lote

prevalece.
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